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全文摘要
公司在第一季度和第二季度的财务业绩表现强劲，尤其在第二季度，互联类芯片收入再创新高，环比增长近2%，同比增长超28%，反映出市场需求旺盛及供应链状况改善。尽管人民币升值给以人民币计价的报表带来汇兑损失，但若以美元计算，收入增速更显著，显示订单需求强劲。公司持续加大新产品研发，特别是DDR5等新一代产品的出货量增加，且新产品的市场占比不断提高。针对韩国调查可能影响业务的担忧，公司明确表示业务运营正常，未受调查影响，并预期行业需求将持续增长。展望未来，公司预计将继续从行业需求的增长中受益，并巩固其市场领先地位。

章节速览
00:00 公司二季度业绩强劲，互联类芯片收入创新高
二季度公司互联类芯片收入持续增长，环比增速接近2%，同比增28%以上，反映行业需求强劲与供给改善。DDR5 RCD芯片出货占比提升，公司巩固市场领先地位。人民币升值带来汇兑损失，实际经营利润更高。三季度需求持续，公司受益于行业景气度。

03:27 UBS分析师询问韩国调查影响及新产品进展
UBS分析师询问了韩国调查对公司业务的潜在影响，得到的答复是公司运营正常，行业需求持续提升，新产品研发进展顺利，公司基本面向好。随后，华泰电子代表询问了新产品起量情况及未来研发进展，公司表示新产品收入显著攀升，研发稳步推进，未来上涨节奏可期。

05:37 公司新产品研发与进展概览
对话概述了公司在内存互联芯片、PCIE互联芯片及新产品研发方面的最新进展。DDR5 RCD芯片已送样，DDR6D时代产品正在研发中，第二代MRCBMDB芯片规模适用，第三代研发稳步推进。PCIE G5 retire芯片量产出货，PCIE6及six MXC3.1芯片送样测试。PCIE7 V他们芯片、PC switch芯片及以太网芯片研发按计划进行，目标年内完成工程样片流片。

08:01 MRD产品市场前景与客户导入情况讨论
对话围绕MRD产品，特别是第二代产品的市场接受度和客户导入情况展开。客户对产品表现出浓厚兴趣，包括定制开发需求，但因需等待新一代CPU支持，正式放量需待下半年或明年。此外，提及了客户对MRD产品未来发展的乐观预期及近期收益增长情况。

11:01 内存接口芯片价格与非经常性损益解析
讨论了内存接口芯片上半年无明显涨价，业绩增长源于产品销量与迭代；非经常性损益主要由资产处置与投资价值增长贡献；毛利率需待半年度报告公布后进一步交流。

15:47 科技硬件行业产能与需求动态分析
对话围绕科技硬件行业，特别是接口芯片领域，讨论了RCD需求旺盛背景下的产能与成本情况。管理层指出，尽管供应链交期延长，公司已提前布局，通过与供应商合作提升产能，基本满足客户需求。二季度收入环比增长，表明产能供给有进一步提升，预计下半年产能将更加充足，以应对市场需求。

19:26 公司回应韩国调查：积极合规运营，传递基本面良好趋势
管理层积极应对韩国调查，强调公司及员工无违法违规行为，配合调查工作，同时通过业绩预增公告和回购提议向市场传递公司基本面良好趋势。公司将继续专注于产品研发和客户服务，提升产业链竞争力，布局新产品，满足国内存储需求增长，与相关主体合作新型高端存储，为未来业绩提供增长点。公司重视投资者关系，及时反馈关切，承诺长期稳健发展，为投资人提供良好回报。

发言总结
发言人1
他总结了公司一季度与二季度的经营情况，着重强调了二季度互联类芯片相关收入的显著增长，环比增长加速且同比增加28%以上，这体现了行业需求的强劲以及公司在供给端的持续改善。此外，他提到了人民币升值对公司财务产生的汇兑损失问题，并预期新产品如DDR5和RCD芯片的出货占比将持续提升，彰显了公司在行业中的领先地位。针对韩国调查可能对公司业务造成的影响，他明确表示公司业务正常，未受事件影响，并且公司对新产品研发和市场拓展持积极态度。最后，他对公司的未来发展及投资者回报表达了积极的展望。

问答回顾
发言人1 问：在年一季度已经是我们三季度的一个新高的情况下，公司的互联类芯片相关收入具体表现如何？公司第二季度的产品收入增长情况受到了哪些因素的影响？
发言人1 答：年二季度，公司的互联类芯片收入继续创新高，环比增长加速。相较于去年四季度，互联类芯片的环比增速从个位数提升到了接近2%，并且同比也增长了28%以上。这表明整个行业的需求强劲，同时公司在供给端持续改善，两者共同推动了二季度互联类芯片收入的环比增长。第二季度公司产品的收入增长不仅因为整体订单强劲，还由于人民币对美元升值。由于公司产品主要以美元结算但报表以人民币计价，美元收入换算成人民币后的增速高于实际报表体现的数字。此外，公司在该季度收到了港股IPO的募集资金，并产生了汇兑损失，这对公司的报表利润有一定负向影响。

发言人1 问：关于公司DDR5 RCD芯片的出货情况如何？
发言人1 答：在第二季度，DDR5 RCD芯片的第三和第四次代芯片出货占比持续提升，这两个子代产品的累计出货量已占到RCD出货总量的50%以上，且第二第五代RCD芯片也开始规模出货，显示公司在该领域的领先地位。

发言人1 问：韩国调查事件对公司存储客户业务和销售是否存在潜在影响？
发言人1 答：根据公司公告，目前公司的业务订单和运营保持正常，并未受到相关事件影响。这次相关部门针对整个行业的调查并非针对某一家公司，因此投资人无需过于担心。公司基本面整体向好，行业需求持续提升，手头订单饱满，在相关领域保持行业领先，各项新产品的研发也在稳步推进。

发言人1 问：二季度新产品的起量情况及未来研发进展和增长节奏如何？
发言人1 答：在内存互联芯片方面，公司第二季度发布了DDR5第六次带RCD芯片，并在推进DDR6的研发；同时，第二代MRCBMDB芯片持续放量，第三代MRCDMDB芯片的研发也在进行中。PC端CKD芯片也实现量产出货，出货量稳步上升。在PCIE互联芯片方面，今年的PCIEG5 retire芯片已开始量产出货，PCIE6 retire和six MXC3.1芯片也在进行送样和测试，新产品如PCIE7 V芯片、switch芯片以及以太网MAC芯片的研发均在按计划稳步推进，预计今年内完成工程样片流片。

发言人1 问：当前客户对MI产品（可能指MDB产品）的发展意愿及近期的客户导入、备货需求和下半年展望？
发言人1 答：第二代MDB产品今年上半年公司正给客户进行规模试用级别出货，下游客户表现出浓厚兴趣，包括CST和国内CST，甚至有模组厂商在定制开发。尽管第二代MDB的正式起量需要等待CPU厂商下一代产品的量产，但基于目前的预期和客户需求，该产品未来有望实现较好增长。

发言人1 问：对于配合调查期间，公司股价受影响及后续进展有何说明？
发言人1 答：公司管理层了解到调查进展，并及时发布了说明公告。上半年业绩预增公告和董事长回购提议体现了公司基本面良好。截至目前，无论是公司本身还是董事、员工，都没有被任何政府部门控告违法违规。公司会积极面对调查，始终保持合规运营。尽管遇到调查，但公司会继续专注于产品研发和服务，产业链竞争力不断提升，新产品布局也将为投资人提供更多成长空间。同时，公司将把握国内存储产业发展的机会，以满足国内需求增长，这将为公司带来新的业绩增长点。公司战略配售公告中提到的新型高端存储合作也将对公司未来业绩产生积极影响。公司感谢投资者的理解和支持，并将持续关注投资者关切，及时反馈。

